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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ５１８７—１９８５《纯铜箔》、ＧＢ／Ｔ５１８８—１９８５《黄铜箔》、ＧＢ／Ｔ５１８９—１９８５《青铜

箔》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５１８７—１９８５、ＧＢ／Ｔ５１８８—１９８５、ＧＢ／Ｔ５１８９—１９８５相比，主要变化如下：

———将可供规格由原来的“０．００８ｍｍ～０．０５０ｍｍ（纯铜箔）”、“０．０１０ｍｍ～０．０５０ｍｍ（黄铜箔）”和

“０．００５ｍｍ～０．０５０ｍｍ（青白铜箔）”统一改为“０．０１２ｍｍ～０．１５ｍｍ”。宽度也根据生产能力

适当放宽，并取消了长度的规定；

———产品牌号增加了ＴＵ１、ＴＵ２、Ｈ６５、ＱＳｎ７０．２、ＱＳｎ８０．３、ＢＺｎ１８１８和ＢＺｎ１８２６；

———纯铜类增加了１／４硬（Ｙ４）、半硬（Ｙ２）状态，黄铜类增加了１／４硬（Ｙ４）、半硬（Ｙ２）、特硬（Ｔ）、弹

硬（ＴＹ）状态，锡青铜类增加了特硬（Ｔ），白铜类增加了半硬（Ｙ２）状态；

———宽度允许偏差由负偏差改为“±”偏差，并进行严格规定；

———增加了“箔材的侧边弯曲度应不超过２ｍｍ／ｍ”的规定；

———对力学性能进行了补充规定。并规定“维氏硬度试验、拉伸试验任选其一，未作特别说明时，提

供维氏硬度试验”和“厚度不大于０．０５ｍｍ的黄铜、白铜箔材的力学性能仅供参考”；

———将批重统一规定为不大于５０００ｋｇ。

本标准中白铜箔内容源自ＹＳ／Ｔ５２２—２００６《镍及白铜箔》（原ＧＢ／Ｔ５１９０—１９８５）。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由中铝洛阳铜业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准主要起草人：孟惠娟、吕孝良、余学涛、朱迎利、丁顺德、康敬乐、邵胜忠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５１８７—１９８５、ＧＢ／Ｔ５１８８—１９８５、ＧＢ／Ｔ５１８９—１９８５。
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铜及铜合金箔材

１　范围

本标准规定了铜及铜合金箔材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本标准适

用于电子、仪表等工业部门用铜及铜合金轧制箔材。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２８—２００２　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ４３４０．１　金属维氏硬度试验　第１部分：试验方法

ＧＢ／Ｔ５１２１（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５２３１　加工铜及铜合金化学成分和产品形状

ＧＢ／Ｔ８８８８　重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

３　要求

３．１　产品分类

３．１．１　牌号、状态、规格

箔材的牌号、状态和规格应符合表１的规定。

表１　牌号、状态和规格

牌　　号 状　　态 （厚度×宽度）／ｍｍ

Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、ＴＵ１、ＴＵ２ 软（Ｍ）、１／４硬（Ｙ４）、半硬（Ｙ２）、硬（Ｙ）

Ｈ６２、Ｈ６５、Ｈ６８ 软（Ｍ）、１／４硬（Ｙ４）、半硬（Ｙ２）、硬（Ｙ）、特硬（Ｔ）、弹硬（ＴＹ）

ＱＳｎ６．５０．１、ＱＳｎ７０．２ 硬（Ｙ）、特硬（Ｔ）

ＱＳｉ３１ 硬（Ｙ）

ＱＳｎ８０．３ 特硬（Ｔ）、弹硬（ＴＹ）

ＢＭｎ４０１．５ 软（Ｍ）、硬（Ｙ）

ＢＺｎ１５２０ 软（Ｍ）、半硬（Ｙ２）、硬（Ｙ）

ＢＺｎ１８１８、ＢＺｎ１８２６ 半硬（Ｙ２）、硬（Ｙ）、特硬（Ｔ）

（０．０１２～＜０．０２５）×≤３００

（０．０２５～０．１５）×≤６００

３．１．２　标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用Ｔ２制造的、软（Ｍ）状态、厚度为０．０５ｍｍ、宽度为６００ｍｍ的箔材标记为：

铜箔Ｔ２Ｍ　０．０５×６００　ＧＢ／Ｔ５１８７—２００８

３．２　化学成分

箔材的化学成分应符合ＧＢ／Ｔ５２３１中的相应牌号的规定。

３．３　外形尺寸及允许偏差

３．３．１　厚度、宽度及其允许偏差

箔材的厚度、宽度及其允许偏差应符合表２的规定。
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